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23/7⽉期第1Qの実績
（ 2022.8.1 ～ 2022.10.31 ）
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23/7月期第1四半期 業績

受注高 24.1億円（前年同期比＋30.1%）

• 前事業年度に続き、受注環境は好調続く。

• 当第1四半期末の受注残高は60.1億円。（前年同期比＋58.8%）

売上高 14.2億円（前年同期比＋31.5%）

• 部材不足などサプライチェーンの混乱が続く中、部品在庫積み増し、長
納期品の先行発注にて対応。

営業利益 2.5億円（前年同期比＋377.3%）

• 売上高の伸び、生産効率向上に伴い、利益も大幅に増加。
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23/7月期第1Q 実績報告

22/7⽉期1Q
実績

23/7⽉期1Q
実績 前年同期⽐

売上高 Net Sales 1,085 1,427 31.5 %

売上総利益 Gross Profit 490 727 48.2 %

売上高総利益率 Gross Profit Ratio 45.2 % 50.9 % −

営業利益 Operating Profit 53 253 377.3 %

営業利益率 Operating Profit Ratio 4.9 % 17.7 % −

経常利益 Ordinary Profit 70 303 329.0 %

当期純利益 Net Income 48 216 347.9 %

（単位：百万円）
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23/7月期第1Q 装置別売上高

【CVD装置】 半導体レーザー⽤途、⾼周波デバイス⽤途での販売。
【エッチング装置】⾼周波デバイス、パワーデバイス⽤途、シリコン分野の⽋陥解析⽤途での販売。
【洗浄装置】 半導体レーザー⽤途、実装・表⾯処理分野の各種表⾯改質⽤途での販売。

（単位：百万円）
22/7⽉期1Q 23/7⽉期1Q

売上⾼ 構成⽐ 売上⾼ 前年同期⽐ 構成⽐

CVD装置 69 6.4 % 123 78.9 % 8.7 %

エッチング装置 636 58.6 % 747 17.5 % 52.3 %

洗浄装置 66 6.1 % 207 213.5 % 14.5 %

部品・メンテナンス 314 28.9 % 349 11.2 % 24.5 %

合計 1,085 100.0 % 1,427 31.5 % 100.0 %
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23/7月期第1Q 分野別売上高
（単位：百万円）

22/7⽉期1Q 23/7⽉期1Q
売上⾼ 構成⽐ 売上⾼ 前年同期比 構成⽐

オプトエレクトロニクス分野 196 18.1 % 116 △40.4 % 8.2 %
電⼦部品・MEMS分野 355 32.7 % 414 16.7 % 29.0 %

シリコン分野 160 14.8 % 121 △24.1 % 8.5 %
実装・表⾯処理分野 8 0.8 % 118 1,314.3 % 8.3 %
表⽰デバイス分野 − − 15 − 1.1 %

その他分野 51 4.7 % 291 470.3 % 20.4 %
部品・メンテナンス 314 28.9 % 349 11.2 % 24.5 %

合計 1,085 100.0 % 1,427 31.5 % 100.0 %
【電⼦部品・MEMS分野】⾼周波デバイス、パワーデバイス⽤途での販売が堅調。
【その他分野】 多⽬的の研究開発、医療・バイオテクノロジー⽤途向けの販売。
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23/7月期第1Q 用途別売上高
（単位：百万円）

22/7⽉期1Q 23/7⽉期1Q
売上⾼ 構成⽐ 売上⾼ 前年同期比 構成⽐

⽣産⽤ 492 45.3 % 503 2.3 % 35.2 %

研究開発⽤ 279 25.8 % 575 105.7 % 40.3 %

部品・メンテナンス 314 28.9 % 349 11.2 % 24.5 %

合計 1,085 100.0 % 1,427 31.5 % 100.0 %

【⽣産⽤】 半導体レーザー⽤途、シリコン分野の⽋陥解析⽤途などで販売堅調。
【研究開発⽤】⾼周波デバイス、多⽬的の研究開発、パワーデバイス、量⼦デバイス向けなどの

積極的な研究開発投資を取り込み、販売好調が続く。
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23/7月期第1Q 地域別売上高
（単位：百万円）

22/7⽉期1Q 23/7⽉期1Q
売上⾼ 構成⽐ 売上⾼ 前年同期比 構成⽐

（国内） 611 56.3 % 797 30.5 % 55.9 %
（海外合計） 474 43.7 % 630 32.8 % 44.1 %

アジア 384 35.5 % 551 43.4 % 38.6 %
北⽶ 65 6.0 % 24 △62.4 % 1.7 %
欧州 24 2.2 % 53 120.4 % 3.8 %
その他 − − − − −

合計 1,085 100.0 % 1,427 31.5 % 100.0 %

 海外売上⾼⽐率 44.1%（通期計画42.0%）
 アジア市場：中国245百万円、韓国201百万円、以下 台湾、インド他。
 北⽶市場：コロナの影響で低迷。
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Better Tomorrow Driven by Thin Film Technology

お問合わせ

広報・IR室

E-mail  :  koho@samco.co.jp
URL     :  www.samco.co.jp


